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Produktabkündigung /- optimierung MC 1,5/...-G-3,5...THT
Bitte leiten Sie diese Information an Ihre elektrotechnischen Fachbereiche und/oder
Kunden weiter

Sehr geehrte Damen und Herren,

unser Ziel ist es, Ihnen aktuelle und zeitgemäße Produkte für Ihre Applikation anzubieten.
Deshalb ist es von Zeit zu Zeit aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen notwendig, die
eine oder andere Komponente aus dem Lieferprogramm zu nehmen.

Die Artikel der Produktfamilie COMBICON Stiftleisten MC 1,5/...-G-3,5 THT  sind hinsichtlich
Ihrer Reflow-Prozessfähigkeit optimiert worden und werden durch COMBICON Stiftleisten
MC 1,5/...-G-3,5 THR ersetzt.

Bisheriger Fertigungsstand Neuer Fertigungsstand

Die wesentlichen Optimierungen sind wie folgt:

- Das Gehäuse wird aus LCP (Liquid Crystal Polymer) gefertigt.
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- Die Stiftlänge ab Gehäuseunterkante wird von bisher 3,4 mm auf 2,6 mm reduziert.
- Die bisher mittig erhabene Ansaugfläche entfällt.
- Die Qualifikation nach IPC/JEDEC J-STD 020D verbessert sich auf MSL 1.
- Die Verpackung erfolgt nicht mehr im Drybag!

Die äußere Gehäusekontur, die Außenabmessungen, ändern sich nicht. Dort, wo die Stifte im
Gehäuse gehalten werden, sind Konturanpassungen vorgenommen worden. Die Freiräume für
Restringe bzw. Lotpastenauftrag sind unverändert. Layoutvorschriften werden von dieser
Optimierung nicht berührt. Im SMD-Fertigungsprozess ergeben sich keine neuen
Anforderungen. Mit der neuen MSL 1-Qualifikation ergibt sich ein größeres Prozessfenster beim
Reflow-Löten. Die Gurtverpackung erfolgt ohne Änderungen.

Alternativ stehen Varianten mit Stiftlängen von 1,4 mm (ab Gehäuseunterkante) zur Verfügung.
Darüber hinaus sind Varianten mit Stiftlängen 2,0 mm in Gurtverpackung erhältlich.

Die genannten THT-Artikel kündigen wir zum 01. Mai. 2013 im Rahmen unserer
Produktprogrammpflege aus unserem Lieferprogramm ab.

Für Ihren absehbaren Ersatzteilbedarf haben Sie die Möglichkeit, die genannten Produkte bis
zum 01. Mai 2014 bei uns zu bestellen. Die Lieferung erfolgt nach Vereinbarung, spätestens
jedoch zum 01. August 2014.

Sie haben die Möglichkeit ab sofort auf die neuen THR-Varianten umzustellen. Die
Umschlüsselung auf die Ersatztypen entnehmen Sie bitte der angehängten Liste.

Haben Sie Fragen? Unser Beratungsingenieur oder das Vertriebsteam in Blomberg stehen
Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

i. A.

Anlage : Artikelübersicht THT mit Ersatzartikelübersicht THR
Zeichnungen „alte“ und „neue“ Geometrie
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